
柔性线路板基材价格

产品名称 柔性线路板基材价格

公司名称 斯固特纳柔性材料（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101
304

联系电话  13240047800

产品详情

柔性覆铜板热转印法的步骤

步骤：一步：利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件，比如用低版本PROTEL组织SCH，再利用
网络表生成相应PCB图，或用PowerPCB直接画PCB图（不会PROTEL、PowerPCB的话，甚至是WINDOW
S的画笔程序也行），以备打印。第二步：将PCB图打印到热转印纸上（JS所说的热转印纸就是不干胶纸
的黄色底衬！）。第三步：将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上，准备转印。第四步：用电熨斗加温
（要很热）将转印纸上黑色塑料粉压在覆铜板上形成高精度的抗腐层。第五步：电熨斗加温加压成功转
印后的效果！若你经常搞，熟练了，很容易成功。第六步：准备好三氯化铁溶液进行腐蚀。第七步：效
果还不错吧！注意不要腐蚀过度，腐蚀结束，准备焊接。第八步：清理出焊盘部分，剩下的部分用于阻
焊。第九步：安装所需预定原件并焊接好。

以上内容是斯固特纳柔性材料有限公司为你提供，想要了解更多信息欢迎拨打图片上的热线电话！

柔性覆铜板技术进展如何?

以下内容由斯固特纳柔性材料有限公司为您提供，今天我们来分享柔性覆铜板的相关内容，柔性线路板
基材价格，希望对同行业的朋友有所帮助！

①在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以，但底纸要平整。

②找一台传真机，将机里的传真纸取出，换上热熔塑膜(据说可以买到，谁有这个货，请联系站长)。把
电路图放入传真机入口，利用传真机的复印键，将线路图复zhi在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷



原稿”就做好了。

③用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要平整，不能起皱，胶带纸不能遮住熔化部
分，否则影响线路板的制作效果。

④用漆刷将油漆均匀地刷在塑膜上，注意:不能往复地刷，只能顺着一个方向依次刷，否则塑膜一起皱，
铜板上的线条就会出现重叠。待电路图全被刷遍，小心地将塑膜拿掉。这时一块印刷线路板就印刷好了
。待干后，即可腐蚀了。

如要印制多块，可做一个比电路板大一点的木框，将丝网平整地敷在木框上，固定好。再用双面胶带纸
将定好影的塑膜贴在丝网下面。将敷铜板放在桌上，合上丝网架(印刷图与敷铜板要左右对齐)，用漆刷
将漆顺一个方向依次刷好，拿掉网架。印刷电路板就印好了。如有缺陷，可用油漆和竹片修改。

以上过程须注意，刷漆时，手用力要轻重得当，太重漆膜太厚，线条会跑花边，太轻线条会出现断线。
塑膜一定要正面朝上。

柔性覆铜板的历史

覆铜板业已有近百年的历史，这是一部与电子信息工业，特别是与PCB业同步发展、不可分割的技术发
展史。覆铜板的发展，始于20世纪初期。当时，覆铜板用树脂、增强材料以及基板的制造，有了可喜的
进展，如：1909年，美国巴克兰博士(Bakeland)对酚醛树脂的开发和应用。1938年，美国欧文斯．康宁玻
纤公司开始生产玻璃纤维。1939年，美国Anaconda公司首创制作铜箔技术。以上技术的开发，都为覆铜
板的发展，打下了重要基础和创造了必要的条件。此后，随着集成电路的发明与应用，电子产品的小型
化、高性能化，推动了覆铜板技术和生产进一步发展。积层法多层板技术(Buildup
Multilayer)迅猛发展，涂树脂铜箔(RCC)等多种新型基板材料，随之出现。

斯固特纳——专业提供柔性覆铜板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为
本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

柔性线路板基材价格由斯固特纳柔性材料（北京）有限公司提供。斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
（www.skultunaflexible.com.cn）是北京 顺义区 ,覆铜板材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在斯固特纳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创斯固特纳更加美好的未来。
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